
Title (en)
MAGNETIC CORE WITH PROTECTIVE CASING

Title (de)
MAGNETKERN MIT SCHUTZGEHÄUSE

Title (fr)
NOYAU MAGNÉTIQUE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION

Publication
EP 4325536 A3 20240501 (DE)

Application
EP 23188066 A 20230727

Priority
DE 102022119155 A 20220729

Abstract (en)
[origin: CN117476349A] A magnetic core with a protective housing and method of manufacture will be described below, according to one
embodiment, the magnetic core comprising: a carrier having a continuous opening along a longitudinal axis; and at least one soft magnetic tape
body wound on the carrier to form an annular winding magnetic core. Wherein the tape body is directly wound on the carrier, so that no gap exists
between the annular tape winding magnetic core and the carrier. Therefore, the carrier can be used as a part of the shell of the annular winding
magnetic core.

Abstract (de)
Es wird im Folgenden eine Vorrichtung beschrieben, die gemäß einem Ausführungsbeispiel einen Träger, der entlang einer Längsachse eine
durchgehende Öffnung aufweist, sowie mindestens ein um den Träger zu einem Ringbandkern gewickeltes weichmagnetisches Band aufweist.
Das Band ist dabei direkt auf den Träger gewickelt, sodass zwischen dem Ringbandkern und dem Träger kein Spiel vorhanden ist. Der Träger kann
folglich als Teil des Gehäuses des Ringbandkerns dienen.
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